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6. Автоматизированный метеорологический
комплекс. Комплекс (рис. 2) разработан для ряда 
предприятий Республики Беларусь. В настоящее 
время выполняется сертификация разработанного 
в институте автоматизированного метеорологиче-
ского комплекса (аналог финской фирмы Vaisala). 
Метеокомплекс обеспечивает контроль парамет-
ров атмосферы: давления, температуры, влажно-
сти воздуха, скорости ветра (до 50 м/с) и направле-
ния ветра с обработкой текущей информации. В 
данный комплекс возможна интеграция других 

датчиков (например, детектирования гамма-излу-
чения, выносные датчики температуры и влажно-
сти почвы и др.).Области применения: военная тех-
ника (ОАО «ВОЛАТАВТО», ОАО «Агат – элек-
тромеханический завод», БСВТ), гидрометео-
службы, системы точного земледелия и пр. 

Выполняемые НИОКР в полной мере соответ-
ствуют тенденциям развития данного направле-
ния в мире и будут способствовать созданию вос-
требованной предприятиями Республики Бела-
русь и Российской Федерации продукции. 
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Проектирование и эксплуатация микроэлек-
тромеханических систем (МЭМС) сопряжены с 
необходимостью учета специфики физико-меха-
нического поведения материалов и рабочих по-
верхностей на микронном масштабном уровне. В 
качестве основных факторов влияющих на фор-
мирование площади фактического контакта и ад-
гезионного сцепления подвижных поверхностей 
можно определить капиллярные силы, силы меж-
молекулярного взаимодействия, упругие свой-
ства материала и наношероховатость. Силы, кото-
рыми можно пренебречь при эксплуатации ма-
шин на макроуровне, оказываются критически 
значимыми для МЭМС, приводящими к разруше-
нию микроконструкций. 

В работе представлены диагностическое обо-
рудование и оригинальные методики для коли-
чественной оценки данных факторов с использо-
ванием метода сканирующей зондовой микро-
скопии. Изображения топографии и фазового 
контраста позволяют получить информацию о 
структуре, пространственной геометрической и 
материаловедческой неоднородности материала 

поверхностных слоев микроизделий. С помо-
щью методик статической и динамической сило-
вой спектроскопии определяются локальные 
упругие свойства и поверхностная энергия кон-
тактирующих материалов, в том числе, и моле-
кулярнотонких покрытий. Разработаны методы 
осциллирующей трибометрии для эксперимен-
тальной оценки характеристик трения и изнаши-
вания поверхностей при эксплуатации микрома-
шин. Также обсуждаются компьютерные модели 
контактного взаимодействия шероховатых по-
верхностей МЭМС с учетом внешней нагрузки, 
упругих свойств материалов, молекулярных и 
капиллярных сил. Пари этом представлены воз-
можности 3D-визуализации зоны фактического 
контакта.  

Рассмотрены примеры использования предло-
женных подходов к проектированию сочленения 
в системах магнитной записи (магнитный диск – 
магнитная головка), рабочих поверхностей в мик-
ропинцетах и при решении задачи подбора мате-
риалов для реализации технологии «печатания» 
микро- и наноструктур. 


